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I. WSTĘP 

1.1. Przcdnllot arkusza normy. I'r / cdmlOtCnl ~JrkW,I.l 
1l 0 1'!l1\ jC q pole sty kowc piono\\L' do \~ hin;lk(')\\ pn, 
n ()v~! c(l -o bro l o \\)ch 32 .\ B. 

1.2. Zakres stosowa nia przedmiotu arkus7<l l10nm -
wg BN-85/ :r28 3-06/00 p. 1.2 . 

2. OL~A( ZE'\H. 

PO L! ' S I'Y K OWE PIONO"'I Ill\x'13'X 1 f)(,/O-ł 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary - wg rysunku, odchył"l 'Wy-
Illlarów nietolerowan ych wg DN-68/3380-DI. 

Jl max 

3 

8mfU 

IBN - 87/3283- 06/04 1 

3.2. Główne części składowe i ma teriały - 'Wg tabl. I. 

Nr cI<;śc i 

n ~ l ry!'.unk LI 

2 

Tab li ca 

Na 7wa u,sci 

korPll ' 

M"Il'rla l ') 

hlach" \1111 1(1 

\lg 1'1\ SO II '12 -:' 11 

tloczywo 1'1 , -+ [J/A2e1 

, >Iokn I ' I -I~-I 

v.g P'--xl /C-X92 7 0 

Grupa katalogowa 1956 

1'1 I 

r ~~ ~/ \'''Ll 
I 

n:~ ry\u nk 11 i 
Na 7wa częśc i M a teri a ł ') 

i o kład"i b lac ha d o tł oczcn ia 

Z-liT wg PN-HI/ 
H -92121 

" pł ytki i/ol acyj ne pł y ta PcFE3 
wg PN -73/E-29080 

, 
p rze kł adk a i/olacyjna Ikanina TbO 

wg PN -72/ E-29000 
>--. 

I POJ-I11U rrLy kładowo. 

3.3. Wy konanie - wg BN-85/ 3283-06/ 00 p . 2.3. 
Powicr7chnie wyci nków stykowych pola nie powinny 

wykazywać uszkodze I1 , a krawędzie powinn y być stę

pIOne . 
Wycin ki stykowe powinny być osadzone nieruchomo 

I równoleg le do powierzchni korpusu o raz po winny 
hyć odi lolo wane od siebie i od okładek . 

PI~ tki i/o lacyjne powinny wystawać poza okładki 

najmniej na dlugość 0,3 mm. 
3.4. Wykończenie - wg BN-85/3283-06/ 00 p . 2.4. 
3.5 czystancja izolacji międ zy dwoma dowol nymi 

\\ ~cin"allli ,tyko wymi pol a oraz między wyci nkami 
a i nn~' mi częś cia mi metalowym i. mierzona w warun
kach poda nych w BN-85/3283-06/00 p . 2.5. nie powin
na bn' mn iejsza niż 2000 M n. a po pró b ie wytrzy
małośc i na wi lgo tn e go rąco s t a łe wg 3.1? - nie mniej 
'la niż 10 Mn. 

3 .6. Wytrzymałość elektryczna. Izo lacja między częś
ciami. jak w 3.5 oraz między dwoma rzędami po/ ą

Clonych kOllcówek montażowyc h z jednej i drug iej 

strony pola stykowego powinna wytrzymać : 

- w badaniach pełnych - 750 V o częstotl iwości 

50 H7 v. c iągu I mtn . 
- \\ hada niac h niepełnych - wg BN -85/328 3-06/ 00 

r. 2.6. 
3.7. Trwałość. Każd y wycine k poł a stykowego po

\\inien \\ ~l rzymać 100000 po/ączeI1 mec haniczn yc h ze 
'/elOlk,] pi o nową wg BN-86/3283-06/ 02. 

Po pró bie wycink i stykowe nie powinny wyka zywać 

luzów. a ubytek grubości ma te ri ału w mieJSCU pracy 
vC10 tk i ni c po wini en być większy ni ż 0.02 mm. 
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Ili' -x 7 / .' 21' 3-1)6/ 0-1 

. ~.R . Wytrzymałość na udary - wg BN-1.;5 /32X3-06/ 00 
p. 2.7. 

:\.9. Wytrzymałość na \Iibracje s inusoidalne - lI g 
BN -X5I32X3-()(l / OO p. 2.X. 

.1. 10. Wytrzy małość na suche gorąco - \I g B N-1.;5 / 
32XJ -()6 / 00 p. 2.9. 

.1.11 . Wytrzymałość na zimno \\'g B N-X51 
J2X3-()(l / OO p . 2. 10. 

J.łZ. Wytrzymałość na wilgotne gorąco s t a łe - lI g 
IlN -X-" /.\2X3-0(l/ OO p. 2.11. 

/'lI próh; lch I-.limalyC/llych polil powinnI ~pc ł niać 

\I I l11a ga ni;1 lIg 3.4 . .1.-" i 3.6. 

.1.13. Cecho\\an ie. :'-Iii I-.orpu~il' pol~L II llliCj~ClI \I ~ "a-

1<111 1 111 na n ~ lInl-.lI , Ilaki~ Lll11ie ~ ciL' II ~po~\)h lr\\'ał~ 

I C/\'ll'llly Cll Ilajmniej : 
,I ) na / \\ ~' lu h Inul-. In ll\·órni . 
h ) num L'r norlll~. 

L) d\lll' o, lalllll' L'\lr ~ ro l-. u \l1I-.o llanl't. 

-t. PAI\OWAI\'IE. pnZ ECIIOWYWANIE 
I TRANS POR I 

-t .L Pakowanie. Pola ~l~ I-.OI\L' pi o nowe po\\'inn) byt' 
O\llni\; ll' ro ll ~! IlIh papiL're ll1 n ic pO\loduj'lc ll11 I-.oro/ji 
I lII-.I ~ I"ane \I pudel"a po 10 luh \Iido"rolność lO 
,IllII-. (lra/ l a bc/picC/onc pr7cd pr/L' ll1ie'lc/a niell1 '1(,'. 

Na pudełkll nillcż" ullliL'Ścić cn n;ljlllni e j: 
iI) 11.1 /\\ '; IlIh Inal-. \I~ l \l ó rni. 

h) O/ naC/l' ll lL' lI g rOId l. 2. 
e ) roI-. p rod ul-. c ji , 
d) IIC/b <; sI lul-.. 
-t .Z. Pako\\ anie transporto\\e. przecbowywanie tran-

sllorl - \\ g H l -X 5/J~X J-06/00 p. ,) . ~ --;- J .-l. 

5. BADANIA 

5.1. Program bada.l - lIg BN -X5I32X3-06/ (J() p. 4 . 1. 
Ilildilnia pc/Ile obejmuj;) ,prawd/cnia wg labl. 2 . 
ll"d,lll la Illl' pc/Ile o bejl11uj ' l 'ipraIHI/enia lIg labL 2 

pll l dl d l. 

rab lica 2 

I 
Sp l . l\\dll..' ll l l" 

\\;1 111 ; 1 

1. ) \ \ \ k 1I 1'll/l..' llld 

dl \\\ tl /.\ l11 ał(l~l'I \.: I \,,: ~tr~~' /lll· l 

\".) ~łp\\Il!d l \"'/I; ... L"I ,~I~l d (l\\\dll 111 ~ 1 -

k l l . d o\\ 

I) 1 \"'· /~ ... I '-IIl ClI 1 /( d ~ I ClI 

~ ) tl \\ .dn \ l"l 

hl \\! t l/~ma ln '\"" 1 n , 1 lIdal~ 

I I \\ \ ( I/\lll,tl p\l' i 11<1 \ \l h l : IL' 11".' 'I Jlll -

'Il h la ln l".' 

I ) \\\t l /\ lll ~d ll':'U na "' lIche gt) !';J co 

~ ) \\! tl/ ! Ill d ln'l l n~1 /111l1l11 

l, \\\tl/ ~ lll;d i.)"'ll 11.1 \\i1gn(1l1".' gUI, !ło..' P 

, 1:111..' 

\\'\ 11l ~ l ga l1i a 

3. 13. -l . I 

.1.-1 

1 ' 

'. l) 

.'. I () 
-' . 11 

B;l d~ln ia 

"".9 

" " 10 
" ' . 11 

~ " 12 

a) Wadli\\ o~ć dOpU Si'Clalnil - wg l"h l. 3 . 

(" up" 
,\ :m;It! ~1I1 

~\ ' ~ l1l:t g d lll<l 

\I;! 1., hL 2 p%~ ~ 

"I. hl. ci 

.I I 

\\'a ul l\\o"'c dtlpu,/c/ ;dn:t 

\\' .' 1ll; 1~ ... illlllm 

0. 101
1 

(llIl' dnpu:-,/c/:I ... i'r' :-. / tll ~ 

\I ad l", \ ,h \I p' ,'>hc" I 

b) W\b()1 i ~lO~(l\\;tnic pl<lllll badani:1 - wg BN -X."! 
321.;3-06/ 00 p. 4 .2--"-

5.3. Pohieranie próbek do badań pełn ych - II g 
Bi\: - X."i / 32X J -06/ 00 p . . .1.3 . 

Pobr;lnc d o badal] pola pró hl-.i naki~ podd"ć b"da
Ili om nicpl' lnym wg labL 2 pni . a) -:- d). .!cieli w"~ySl 

I-.ie pol" p r/ć ' / t ~ had~lnia ni ' pełnc 1 \\'\'llikil' l11 dodill
nim . n a k i~ I ()~() \\(l 1\ ~ ł~1C1~ć Jedno pok. :1 pO/oqak 
podda l' hadan io m \\g pod/ialll podancgo w labL 4. 

Tab lica -ł 

'> P'- :I\,.I/ L·I1'l' l' ."n,·, hili..l;l l1l'gl) p<ll" 
\\g ,,, h l. 2 pnI . 

I 2 J -1 (, 7 X l) 10 II 12 

L· L I) )( x X >< ~ , X X X A X X 

!,!I 
, x X x 

h l. ' I x X X X 

II. 1-. 1. I I x X x x 

5A . Ogólne \\ arullk i bada.l - II g BN -X."!J2X.\ -06/ 00 
p. 4.4. 

5.5. Opi!> badań 

5.5. ł. Sprawdzenie wymhuó\\ \\ g BN-X."! 
32X 3-06/ () () p. 4.:" . 1. 

5.5.2, Sprawdzenie głównych części składowych ma
teriałó\\ - lI g I3N -X."! -' 2~ J -()()/()() p . 4 .5.2. 

5.5.3. Sprawdzenie \\~ konania. cechowania i pa ko\\a 
nia - li g H'\1 -~VJ2X .\ -06/ ()() p. 4 .5.3. 

5.5.4. Sprawdzenie wykończenia wg BN -XV 
32X3-06/ 00 p . 4 .-" .-L 

Spra \\d /C lll e IlIl O\\ Il (l~ci Il d lci~ \I~,, (l llać Ilil pl~'ciu 

ImolVo \\\ bra nych kOll -:ac h IU[() \\lli '/ ~ C It wycink(')\\ 
~l y kowych IV k aid ~1l1 ba d<lll yll1 po lu sl y l-. O\\' yll1. 

5.5.5. Sprawdlenit rezystancji izolacji - I~ g BN-XV 
.~2 ] -06/ ()() p. --l . 'i.-" . 

5.5.6. Sprawdzenie wytrzy małośc i elektrycznej - wg 
BN-1.;5/32X3-06 / 00 p. 4 .5.6 . 

5.5.7. Sprawdzenie trwałości 1l , t1 e żl \I ~ "nllać 1<1 po
ll1 oC<j media 11 i Lmll \1 I b iera l-. a p (),lno~/; , co-o brolO\\ ego 
I L' ~zc/o l I-. a mi pi o ll\ l\\'ymi . \\'\ p() ~aŻonegl) 1\ bada nl' 
pok . 

Bad a lli c nalci~ \I ~ I-. o nać Il a 1I ~ / I ,l l-. i c h \\ \ einl-.ach 
'l ~ "O\\\ c h . prz~ C/ ~ 111 naci~I-.i vC/o ld Ila \\~ ci l1 kl ~ll

kov .. e pol a puwinllY W) no~ ić 0,.1 -:- OA N. 
Li C/b.; plll ąCll' ll ~/L'/O l l'I-. 1 \\"~cinkallli Sll kO\I'1 mi 

po la n a ki~ ~pra\\ d/ić 7a pO 111 OC<l liC/llil-.a . 
Po h,ld ,lI1 iu n,t1ei~ ~ pnll\ll/ić prfL'l og l ~d/in\ nil' 

lI /brojo llym okiem . oy pok lliL' uleg ł o u~/kodi'eniu. 

5.Z. Kontrola jakości 

p. -1 .2. 1 -:- --l .2. I. 

lIg BN-XVJ~X3 - ()6/()() ~I laUe C/ I nil' na~I~,pi l o poiulmlan ie c/~~ei . Na~ l\;p

IlI C I\\b ra nl' I(bo \\ \) pole rO /ll Hl lllolla ć i ~pr,l\\d/ić 



n;1 cn najmn lel 10 dowo lnie wyb ranych wycin kach, cz~ 
uo:'td, materialu nil' pr;ekracza do puszc7alnej war
t()~ci . 

5.5.8. Spra wdzenie wytrzymałości na uda ry - wg 

BN-X5/3283-06/00 p. 4.5. 7. 
5.5.9. Sprawdzeni e wytrzymałości na wibracje sinu

so idalne - wg BN-85/321\3-06/00 p. 4.5.8. 
5.5. 10 . S prawd zenie wytrzymałości na suche gorąco 

- lig B -X5/32x3-06/00 p. 4.5.9 . 
5.5 .11 . Sprawdzenie wytrzymałości na zimno - wg 

I3N -X5/ 3283-()(1/00 p. 4.5.10 . 
5.5, 12 . Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 

stałe - wg BN-x5/32X 3-06/ 00 p. 4.5. 1. 

Po próba ch kl ima tycznych n a lcży powtórzyć spraw
d7cnia wg 5.5.4. 5.5.5 i 5.5 .6 . 

5.6, Ocena wyników badań - wg I3N-x5/ 3283-06/00 
p. 4.6. 

5.7. Zaświ a dc ze nie wytwórc y o wynikach badań -
wg BN-85/3283-06/00 p. 4.7. 

6. POSTĘPOWA TlE Z PARTIĄ UZNANĄ 

ZA N I EZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Pos t ę powa nie z pa rtią uznaną za ni czgodną z wy-
maganiami normy wg ' I3N -85/3283-06/00 rozdz. 5. 

hON I EC 

I~ FORMACJ E UOOATKOWE 

I. Inslylucje opracowują ce normę - O~rodek Bacla"" CIO- Ro7WO
joll'y I' l'Iem)'slll Tdeckktro ni Cl Tlc'go TElKO M-TElPRO. Warsza wa , 

1,,!-I ;,,1\ W" I\\' >rCle t Jr/'ldll' l; Tele fo nie /Tl\ch TElKOM -Z \\' T. 
\\ ' li r ... /;I \\ ~I. 

2. Islotne zmiany " s loslInku do BN-77/ 3283-06/ 04 
;1) plldwyi~/()tl() wylrzyl1la l o.~ć i7o!acj i n ~1 pr7cbicil' '/ 500 l1a 

750 V. 

hl \\ pro\\ a d/OIl\) udos!- o n,r!on;j prób~ 'pr'l\\dalnia il(,lacji mi,

"1\ 1I" bllli \\\ lI n!-,') \\ st\ ko\\\ ch pol ąc70n\ch miqdl\ ,,)h'l. 
( l 1 1111('l1i0l1o \\;l(lIi\Voś l~ dOpll:"/Clalni.) \1 ' 2 "/ 4 na 2.5(;. 
3. Norm y zwią/.anl' 

PN-X l / C '-x92 70 T wou y",a S7 tUCIIK . TloClyw'l fenolowe' 

PN -721 1 -29000 M:rt l'rial\ ,'kktroi/olac"jnL' . Tkanin~ n:r"co n.:: 
P:\ -7-'1 1 -290XO M:rtcnal\ el dtrni/ o l a c~.in.::. PI\ t \ ""'II·,t\\()\\e reno

!l n\lo 

PN-X I / H -92 12 1 Blacha stalowa eien!-" d o tloClL' ni" 

PN-XO/ H-92720 M os i'ld7. Blac hy i pasy 
IJ N-X5/J2x3-0ó/ OO W vblcrak 32 AB. Wspól ne \\ymagania i badania 

I3N -gó/32X3-0ó/02 W\ b iera k 32 A B. SIC/ot k i 
HN -óXl33XO-O I LJr7ącl7cnia elcktronione i tcJctcch nionc . Tokra ncjL' 

warsz tatowe wymia rów li niowyc h i k~towyc h 

4. Symbol wg S WW - 1159-1. 

5. Pole slykowe pionowe ma numn J'\ su nku C-44-X 1-109-1 . 

6. W ykaz dotychczas ustanowionych a rkuszy 
BN -85/3283-06/ 00 W ybie rak 32 AB. Wspó lne wymagania i bada nia 
BN-S6/32g3-06/ 01 Wyb ierak 32 AB. Po le stykowe poziome 

B N-86/ 3283-06/ 02 W ybiera k 32 A B. Szczo tki 

BN-87/J283-06/ 03 Wyb ierak 32 AB. Mecha nizmy 


